Teplovodiva pasta GD-3, 30g, 7,5 W/m-K

Koéd produktu: AM6318
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Farba: Siva
Max. prevadzkova teplota: 120 °C
Tepelnd vodivost: 7,5 W/mK

Popis produktu:

Teplovodiva pasta GD-3 je ur¢end na zlepsenie prenosu tepla medzi elektronickou suciastkou a chladicom. Pouziva sa pri montdazi
alebo Udrzbe procesorov, GPU, LED prvkov a dalSich stcasti, kde je potrebné vyplnit mikroskopické nerovnosti medzi kontaktnymi
plochami a podporit G¢inny odvod tepla. Balenie v striekacke umoznuje presnejsie ddvkovanie pri aplikacii.

Technické sSpecifikacie

Typ produktu: teplovodivéa pasta
Oznacenie: GD-3

Tepelna vodivost: 7,5 W/m-K

Farba: seda

Hustota: 2,5 g/cc

Cistd hmotnost: 30 g

Prevadzkova teplota: -35 az +120 °C
Balenie: striekacka

Funkcie a vlastnosti

SlUzi na vytvorenie teplovodivého rozhrania medzi suciastkou a chladi¢om.
Pomaha obmedzit vzduchové medzery medzi dosadacimi plochami.
Striekackové balenie ulahcuje nanasanie pozadovaného mnozstva materialu.
Vhodnd na pouzitie v elektronike a tepelnom manazmente suciastok.

Idedlne pre

¢ Procesory a grafické Cipy

¢ LED moduly a LED osvetlenie s chladi¢om

e Servis a Udrzbu chladenych elektronickych zariadeni
¢ Montaz suciastok na hlinikové chladice

Obsah balenia

* 1x teplovodiva pasta GD-3 v striekacke, 30 g

Preco zvolit tento produkt

¢ Uvédzana tepelnd vodivost 7,5 W/m-K na pouzitie v tepelnom rozhrani elektronickych suciastok.
» Striekackové prevedenie podporuje CistejSiu a presnejsiu aplikaciu.

* Hmotnost 30 g je vhodna na opakované pouzitie pri montazi aj servise.

* Uréené pre aplikacie, kde je potrebné zlepsit prenos tepla medzi stciastkou a chladi¢om.

Pokyny na instalaciu a prevadzku

* Pred aplikaciou ocistite a odmastete obe dosadacie plochy.

* Nandsajte iba tenku suvislld vrstvu v nevyhnutnom mnozstve.

¢ Po aplikacii zaistite sprdvne mechanické pritlacenie chladica k suciastke.
e Zabrante kontamindcii pasty prachom a necistotami.

Bezpecnostné upozornenie

¢ Produkt pouzivajte iba na ureny Ucel v oblasti tepelného spojenia suciastok a chladicov.
¢ Pri aplikdcii na elektronické zariadenia pracujte iba na vypnutom a odpojenom zariadeni.
* Zabrante zasiahnutiu oci, pokozky a vnutrajsku konektorov alebo kontaktov.

¢ Uchovavajte mimo dosahu deti.
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